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1. TÍTULO DE LA INVENCIÓN
Aditivos sin silicona en materiales de revestimiento de liberación

2. SOLICITANTE (S)
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ADITIVO SIN SILICONA EN MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 
LIBERACIÓN

Campo técnico de la invención
5 Las realizaciones de la presente invención se refieren a una composición 

o formulación de revestimiento de liberación para forros en aplicaciones 
adhesivas sensibles a la presión. Más particularmente, la materia objeto de la 
invención se refiere a la adición de un aditivo sin silicona a una formulación de 
silicona en aplicaciones de revestimiento de liberación. El aditivo se basa en un 

10 acrilato y participa en la reacción de hidrosililación. El aditivo actúa como un 
acelerador de la reacción de hidrosililación y puede ayudar a reducir la 
concentración de catalizador de platino. La formulación proporciona un peso de 
revestimiento de silicona inferior en comparación con el que se conoce en la 
técnica.

15 Antecedentes de la invención
La silicona ha ganado una mayor atención en la industria de adhesivos 

sensibles a la presión como revestimiento de liberación debido a sus 
propiedades de superficie únicas y características viscoelásticas. Sin embargo, 
a causa de los costes asociados con la silicona, las industrias también buscan 

20 alternativas más económicas a la silicona para seguir siendo rentables. Los 
métodos tradicionales de disminuir el coste de los revestimientos de liberación 
se han estado centrando en disminuir el peso del revestimiento de silicona y/o 
reducir el contenido de (catalizador de) platino que se usa como un sistema de 
curado adicional. Por lo general, se usa una cantidad adicional de catalizador 

25 en la formulación ya que el catalizador de platino se desactiva fácilmente. Sin 
embargo, el platino es muy caro y, por lo tanto, el coste total de una 
formulación aumenta significativamente debido a la alta cantidad de platino. No 
obstante, disminuir la concentración de platino en tal formulación ha supuesto 
un desafío en el pasado. La baja cantidad de platino puede afectar 

30 negativamente la velocidad de curado y propiedades de liberación debido a un 
curado incompleto.

Por lo tanto, existe la necesidad, particularmente en el campo de 
aplicación de etiquetas sensibles a la presión, de una formulación de 
revestimiento de liberación económica.
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Objeto de la invención
Uno de los objetos de la realización de la presente invención es 

proporcionar un sistema de silicona con aditivo sin silicona como material de 
revestimiento de liberación para forros en aplicaciones adhesivas sensibles a la 

5 presión.
Otro objeto de la realización de la presente invención es proporcionar el 

sistema de silicona en un sistema sin disolvente, a base de disolvente o a base 
de emulsión.

Otro objeto de la realización de la presente invención es proporcionar un 
10 material de revestimiento de liberación que permita la fácil deslaminación o fácil 

transferencia de etiquetas a partir de sus forros sobre el objeto a etiquetar.
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un 

material/formulación de revestimiento de liberación que sea de modo 
comparativo más económico que el que hay actualmente disponible en la 

15 técnica.
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un método de 

preparación del material/formulación de revestimiento de liberación.
Otro objeto de la presente invención es introducir aditivo sin silicona en 

un sistema de silicona sin disolvente que está reticulado sin efectos adversos 
20 sobre el rendimiento de liberación.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar una formulación de 
revestimiento de liberación sin aditivo sin silicona que está destinada a 
proporcionar características reológicas.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar una formulación de 
25 revestimiento de liberación sin aditivo sin silicona que está destinada a 

proporcionar características de anclaje.
Otro objeto de la presente invención es proporcionar una formulación de 

revestimiento de liberación que puede adaptarse a distintas operaciones de 
conversión, impresión y troquelado y no tiene una limitación sobre la elección 

30 de sustrato.
Descripción detallada de la invención

Las realizaciones e ilustraciones de diversos aspectos de la materia 
objeto de la presente invención se detallaría completamente cuando se 
presente una especificación completa durante el límite temporal de 12 meses. 

35 Se espera que se expliquen completamente diversas realizaciones y 
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características o detalles ventajosos en referencia a realizaciones no limitantes 
que se ilustran o que se ilustrarán en la descripción. La descripción de 
componentes bien conocidos y técnicas de procesado se omiten para no 
ensombrecer innecesariamente la realización del presente documento. El 

5 ejemplo usado en el presente documento está previsto meramente para facilitar 
un conocimiento de los modos en los que las realizaciones del presente 
documento pueden practicarse o trabajarse después del anterior límite 
temporal para completar y desarrollar la invención completamente. La 
descripción o partes de este no debe tomarse como limitante del alcance de la 

10 realización del presente documento.
La materia objeto de la presente invención tiene como fin proporcionar y 

formular un componente sin silicona para conseguir una reducción en el coste 
de revestimientos de liberación mediante el reemplazo de un polímero de base 
(Vi) de silicona en sistemas de revestimiento de liberación sin efectos adversos 

15 sobre el rendimiento de liberación.
En una realización de la materia objeto de la invención, se proporciona 

una formulación de revestimiento de liberación de aditivo sin silicona en la que 
la formulación de revestimiento de liberación incluye una cantidad proporciona 
de un aditivo sin silicona y un polímero de base (Vi).

20 La proporción de reticulante (SiH) y el polímero de base (Vi) puede 
encontrarse en el intervalo de aproximadamente 1,4 a aproximadamente 1,8, a 
aproximadamente 2,5.

En una realización, el aditivo sin silicona puede seleccionarse del grupo 
que incluye, aunque sin limitación, monómeros hidrófobos de cadena larga 

25 junto con metacrilato de estearilo (sinónimo: metacrilato de n-octadecilo), 
metacrilato de laurilo (metacrilato de dodecilo), acrilato de laurilo y 
combinaciones de los mismos.

La formulación del aditivo sin silicona puede comprender adicionalmente 
un catalizador de acuerdo con una realización del presente documento.

30 El catalizador usado puede ser platino (Pt).
El aditivo sin silicona es útil el cual actúa como un acelerador y se 

introduce en un polímero de base de un sistema de silicona que mantiene el 
rendimiento de liberación de silicona para forros de liberación en etiquetas 
sensibles a la presión de fusión en caliente.

35 El aditivo sin silicona puede comprender hasta aproximadamente el 50% 
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de la formulación total de revestimiento de liberación.
En alguna otra realización, el aditivo sin silicio puede reemplazar la 

silicona de polímero de base hasta el punto de aproximadamente el 10% al 
70%.

5 Se ha observado que la adición del aditivo sin silicona es ventajosa ya 
que el metacrilato de estearilo aparece como un líquido por encima de los 18 
ºC y, por lo tanto, puede añadirse a una formulación de silicona sin disolvente. 
Además, puesto que el metacrilato de estearilo es un compuesto ceroso, tiene 
una energía superficial baja para permitir la baja adhesión a una superficie 

10 adhesiva de una construcción sensible a la presión. Además, el metacrilato de 
estearilo participa en la hidrosililación/reticulación de la silicona.

Método de preparación del material de revestimiento de liberación
En un ejemplo ilustrativo del método de preparación, se añade un aditivo 

sin silicio el cual es metacrilato de estearilo a un polímero de silicona de base y 
15 la solución se mezcla durante 10 minutos. El reticulante se añade a la solución 

y se mezcla enérgicamente. Tras 15 minutos, la solución del catalizador se 
añade a gotas y se mezcla durante 15 minutos. El procedimiento de mezcla se 
llevó a cabo en un laboratorio en condiciones ambiente.
Observaciones experimentales:

20 Se formuló una formulación de revestimiento de liberación que de aditivo 
sin silicio que comprendía una proporción variante de reticulante (SiH) y 
polímero de base (Vi) siguiendo el método descrito anteriormente. Se examinó 
la eficacia de todas dichas formulaciones para su idoneidad en su uso como 
material de revestimiento de liberación. El detalle de formulación se resume en 

25 la Tabla 1 y Tabla 2. Los revestimientos con tales formulaciones de liberación 
se llevaron a cabo sobre papel cristal (BG40) sobre un revestidor de laboratorio 
de rollo único. El curado que es preferiblemente curado térmico se llevó a cabo 
a 110 ºC durante 3 minutos. Los estudios extraíbles son una medida de % de 
curado. Un extraíble bajo se refiere a un alto % de curado. La construcción 

30 sensible a la presión de laminados se fabricó en un laboratorio usando 
adhesivo termofusible.

Silicona: Se desarrolla la solución de silicona reemplazando el 50 % de 
polímero de silicona por metacrilato de estearilo (SM).
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Abreviatura SM50 /A/60 
ppm

SM50 /B/60 
ppm

SM50 /C/60 
ppm

Peso (%) % % %
Polímero de base 
(terminado en Vi)

48,36 48,32 47,6

SM 48,36 48,32 47,6
Reticulante 2,11 2,65 3,64

Pt (ppm) 60 60 60
Catalizador 1,17 1,17 0,17

Tabla 1: Tabla de formulación (formulación de 60 ppm)

Abreviatura SM0/C/40 ppm SM50/C/40 ppm
Peso (%) % %

Polímero de base (terminado en Vi) 92,37 47,82
SM 0 47,82

Reticulante 6,85 3,58
Pt (ppm) 40 40

Catalizador 0,77 0,77
Tabla 2: Tabla de formulación (formulación de 40 ppm)

5

N.º de ser. Muestra Aparición de temperatura de curado
(ºC)

ΔH
(J/g)

1 SM0/C/40 ppm 123,83 43,68
2 SM 50 /C/40 ppm 90,88 28,07

Tabla 3: Datos DSC en formulación de 40 ppm

N.º de ser. Muestra Extraíble (%) Durlac (%)
1 SM0/C/40 ppm 14 75
2 SM50/C/40 ppm 3,5 60

Tabla 4: Rendimiento de curado a 40 ppm
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N.º de ser. Muestra Aparición de temperatura de curado
(ºC)

ΔH
(J/g)

1 SM0%/B/60 ppm 118 42,6
2 SM50 /A/60 ppm 90,89 11,41
3 SM50 /B/60 ppm 90,76 18,81
4 SM50 /B/60 ppm 92,64 29,05

Tabla 5: Estudios DSC en formulación de 60 ppm

Abr
Extraíble 

(%)
7 

días
14 

días
30 

días
7 días 
60C

14 días 
@ 60C

30 días 
@ 60C

7 días @ 
65C/80RH

SM50/A/60 
ppm

7 9,95 10,78 11,86 10,15 9,53 9,92 10,74

SM50/C/60 
ppm

0 8,13 11,41 10,38 9,9 11,54 10,45 9,15

SM50/B/60 
ppm

4,5 9,75 12,26 12,20 13,87 11,86 9,4 9,75

Tabla 6: Estudios de curado y envejecimiento de formulación de 60 ppm sobre 
5 papel de cristal

Puede observarse rápidamente partir de la Tabla 3 que la aparición de 
temperatura de curado disminuyó significativamente tras la adición de un 
aditivo sin silicona tal como metacrilato de estearilo en una formulación de 

10 silicona (N.º de ser. 2). Puede concluirse que la adición de metacrilato de 
estearilo en la formulación de silicona vuelve la formulación suficientemente 
reactiva. Además, la reactividad de la formulación de silicona mediante la 
adición de metacrilato de estearilo se validó mediante el rendimiento de 
curación sobre forro de cristal. Los estudios extraíbles claramente indicaron 

15 que una formulación con metacrilato de estearilo es reactiva incluso 40 ppm en 
comparación con una formulación sin metacrilato de estearilo. Los estudios de 
envejecimiento revelaron que la adición de aditivo no mostraba ningún efecto 
significante en la liberación (Tabla 6). Este descubrimiento confirmó que un 
aditivo sin silicona tal como metacrilato de estearilo puede elegirse para 

20 formular un revestimiento de liberación para la aplicación de adhesivo sensible 
la presión termofusible y, por lo tanto, se puede lograr una reducción en los 
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costes de material de liberación.
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RESUMEN

ADITIVO SIN SILICONA EN MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 
LIBERACIÓN

5

Se proporciona una formulación de aditivo sin silicona en un material de 
revestimiento de liberación. La formulación logra una reducción en los costes 
de revestimiento de liberación mediante el reemplazo de polímero de base (Vi) 
de silicona en un sistema de revestimiento de liberación sin efectos adversos 

10 sobre el rendimiento de liberación. La formulación de revestimiento de 
liberación incluye una cantidad proporciona de un aditivo sin silicona y un 
polímero de base (Vi). El aditivo sin silicio incluye metacrilato de estearilo.
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REF: Expediente No. NC2017/0010782 solicitud de patente de invención a favor de 

AVERY DENNISON CORPORATION  

 

MEMORIAL PRIORIDAD 

 

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del 

C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito hacer la siguiente 

aclaración: 

La copia certificada del documento de prioridad fue radicada en fase internacional, pero por 

fuera del termino de 16 meses tal como consta en el formato adjunto PCT/IB304. 

Ahora bien, el numeral 5.2.8 de la Circular Única permite la presentación del documento de 

prioridad ante la SIC cuando no se han cumplido los lineamentos del PCT como sigue: 

 5.2.8 Documento de prioridad 

 Si el solicitante no ha presentado el documento de prioridad de una solicitud 

 internacional dentro del plazo previsto en la regla 17.1a) o en los términos previstos 

 en la regla 17.1b) o b-bis) del Reglamento, deberá presentar ante la 

 Superintendencia el documento de prioridad dentro del plazo de dos meses 

 siguientes a la fecha en que se realizan los actos para entrar en la fase nacional 

 mencionados en el artículo 22 o en el 39.1) del Tratado, según el caso. 

En vista de lo anterior y acogiéndonos al numeral 5.2.8 de la Circular Única, deseamos 

presentar el documento de prioridad junto con su traducción correspondiente. 

Desamaos dejar constancia que este memorial se está radicando con fecha 19 de 

diciembre de 2017 ya que SIPI no arroja comprobante de radicación cuando se radican 

documentos pro la opción documentos independientes. 

Atentamente, 

 

 

 

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO 

T.P. No. 57.492 del C.S.J. 

C.C. 80.410.337 de Usaquén 

Calle 70 A No. 4 – 41 
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